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SKINTOP® MS-IS-M

Kratky pfipojovaci zavit pro vice mista v konektoru
Velké, variabilni rozsahy sevfeni
Optimalni odleh¢eni tahu

C € RoHS v
ﬁ Strojirenstvi a investi¢ni vystavba
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B | Optimalni odleh&eni tahu
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Robustni

x Konektor se standardnim pouzdrem
e

Teplotné odolny

Oblasti pouziti
Specialné zkonstruovana pro pouziti na primyslovych konektorech

Konstrukce
Metricky pfipojovaci zavit dle EN 50262

Poznamky
Vhodné vicenasobné tésnici vlozky viz SKINTOP® DIX PG 21 (25 x 1,5) a DIX PG 29 (32 x 1,5)

Technicka data

Oznaceni vyrobku/velikost: 32x1,5

Rozsah sevieni @ F mm: 16-25

OK mm: 40

Celkova délka C mm: 43

Délka zavitu D mm: 5

Balici jednotky kusu: 25

Pozor: Montézni rozméry a utahovaci momenty viz tabulka T21
Material: Téleso: poniklovanid mosaz

Vlozka: polyamid
Tésnici krouzek: CR
O-krouzek: NBR

Kryti: IP 68 - 5 bar(
Teplotni rozsah: -30 °C az +100 °C
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